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B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski
Usytuowanie modutu w planie studiow | _.

- semestr plerwszy
Usytuowanie realizacji przedmiotu w | |etni

roku akademickim

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Fizyka (I stopien)

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin Tak )
(tak / nie)
Liczba punktow ECTS 2
Forma . L. wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 15 15




C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Cel modutu | Zapoznanie studentéw z zagadnieniami wymiany ciepta, zwlaszcza teorig
przewodnictwa cieplnego i mozliwosciami modelowania proceséw technologicznych
obrébki laserowej i plazmowej.

Symbol ) prol\jvoe:c;ginia odniesier)ie do odniesier)ie do

Efekty ksztalcenia L efektow efektow
efektu zajee kierunkowych | obszarowych
(w/¢/li/p/inne)
T2A_ W02
Posiada wiedze o zatozeniach i metodach teorii W C KS _WO02_ T2A W03
przewodnictwa cieplnego ' KWTLIP T2A W04

W 01 InzZA_W02

T2A_ W02

Zna podstawowe rozwigzania na rozkfad sz\q\_/l?.l— T2A W03
. . iP

temperatury przydatne do modelowania proceséw w, C KS W02 K T2A W04

obrobki laserowej i plazmowej WTLIP InzZA_WO02

W_02 InZA_W05

Potrafi wykorzystac¢ proste modele do analizy i T2A _U02
) . KS_U02_K —

dob’oru. parametrqu podstawo_wych procesow w, C WTLIP T2A U12

obrébki laserowej i plazmowej KS_U03_K InzA_UO07

U o1 WTLIP

Rozumie celowos¢ i uzyteczno$¢ modelowania W C ﬁ—Egg I_gﬁ—ﬁgi

K 01 teoretycznego proceséw technologicznych ' — —

Tresci ksztatcenia:

1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu

Nr Tresci ksztatcenia Odniesienie
wyktadu do efektow
ksztatcenia
dla modutu
1 Operacje obrébki laserowej i plazmowej, jako procesy wymiany energii. W_01
Potrzeba i cel modelowania. Zatozenia teorii przewodnictwa cieplnego. K_01
2 Réwnania przewodnictwa. Parametry termofizyczne materiatu — zalezno$¢ od W_01
temperatury.
3 Jednoosiowy przeptyw ciepta. Zasada superpozycji. Podstawowe rozwigzanie | W_01,
— punktowe chwilowe zrédto ciepta W_02
4 Kolokwium sprawdzajgce. W_01
Tworzenie rozwigzan dla zrédet ciepta o ztozonych konfiguracjach. Zrédta W_02
ciggte i ruchome.
5 Zrédta liniowe — chwilowe, ciggte i ruchome. Tworzenie rozwigzan dla Ww_01
przypadkéw skoniczonych wymiaréw osrodka. W_02
7 Powierzchniowe zrédta ciepta. Zastosowanie do modelowania proceséw W_02
hartowania. K 01
8 Kolokwium zaliczeniowe
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Nr Odniesienie
. . - . do efektow
zajec Tresci ksztatcenia ksztatcenia
lab. dla modutu
1 Prawo przewodnictwa cieplnego. Przyktady prostych obliczen. W_01
U o1




2 Wyznaczanie rozktadéw temperatury dla jednoosiowego przeptywu ciepta. W_01,
U o1
3 Wyznaczanie rozktadéw temperatury dla punktowych Zrodet ciepta wW_01
W_02
U o1
4 Wyznaczanie rozktadéw temperatury dla liniowych zrédet ciepta W_02
U o1
5 Wyznaczanie rozktadéw temperatury dla powierzchniowych zrédet ciepta W_02
U o1
6 Wyznaczanie rozktadéw temperatury dla walcowego zrédta ciepta. W_03
U o1
7 Szacowanie ciepta traconego przez promieniowanie W_01
W_02
U o1
8 Zaliczenie éwiczen

3. Charakterystyka zadan projektowych
4. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwia

w 02 | Kolokwia, zaliczone zadania cwiczeniowe

U o1 | Zaliczone zadania ¢wiczeniowe

kK 01 | Kolokwia, zaliczone zadania ¢wiczeniowe




D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 15 godzin
2 | Udziat w éwiczeniach 15 godzin
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 godziny
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 32 godziny
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktow ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,1 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 15 godzin
12 | Samodzielne przygotowanie sie do cwiczen 7 godzin
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiéw 2 godziny
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentagji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (25u4mg)0d2|ny
21 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,9 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 56 godzin
23 Punkty ECTS za moduf
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta 2 ECTS
24 | Nakfad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 26 godzin
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi g
25 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zajec¢ o
charakterze praktycznym 1ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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